
@ 4. jūnijs, trešdiena

09.00 – 09.30	Tikšanās Rīgā, izbraukšana ar autobusu uz atpūtas kompleksu “Minhauzena Unda”

10.30 – 11.30	 Dalībnieku ierašanās, rīta kafija, brokastis. Norises vieta: Atpūtas kompleksa otrais stāvs

11.30 – 11.45	 Pasākuma atklāšana, moderatora uzruna/instrukcija.

	 Norises vieta: Atpūtas kompleksa pirmā stāva lielā zāle

11.45-12.20	 Komandu vērtēšana nominācijā “Inovatīvākā augstskola”, žūrijas darbs.

12.20-13.05	 Viesturs Sosārs, uzņēmējs, Rīgas Ekonomikas augstskolas Uzņēmējdarbības specializācijas kursa

	 vadītājs: Biznesa modeļu ģenerēšana

13.05-13.50	 Aldis Gulbis, Komerccentra Dati Grupa vadītājs:

	 Tehnoloģiju nozīme biznesā un inovāciju ieviešanas procesā

13.50-14.50	 Pusdienas. Norises vieta: Atpūtas kompleksa otrais stāvs

14.50-16.20	 Finālistu atlase konkursā “Inovatīvākā augstskola”. Diskusija ar ekspertiem, žūrijas darbs. Norises vieta:

	 Atpūtas kompleksa pirmā stāva lielā zāle

16.20-17.50	 Studentu prezentācijas konkursā “Vide inovācijām Latvijā” fināls, žūrijas darbs. 

17.50-18.20	 Kafijas pauze, launags. Norises vieta: Atpūtas kompleksa otrais stāvs

18.20-19.15	 Neformālas sarunas. Īpašais viesis – keynote. Norises vieta: Atpūtas kompleksa pirmā stāva lielā zāle

19.15-20.00	 Fināla prezentācija ( BMC hipotēžu maiņa) – final vote

20.00-20.30	 Konkursa uzvarētāju apbalvošana.

20.30	 Vakariņas, brīvais laiks, atpūta

@ 5. jūnijs, ceturtdiena

09.00 – 09.30	Brokastis. Norises vieta: Atpūtas kompleksa otrais stāvs

10:30 – 12:30	 Viesošanās AS “Latfood”, Ādažos

12:45 – 14:45	 Viesošanās SIA “Baltic Polymers”, Ādažu novadā. Pusdienas

15:30 – 18:15	 Viesošanās AS “Severstaļlat”, Rīgā

18:15 – 18:30	 Pasākuma noslēgums. Dalībnieku nogādāšana pirmās dienas satikšanās vietā – Rīgā.

PROGRAMMA

Vieta: atpūtas komplekss “Minhauzena Unda”, Saulkrasti
Laiks: 2014. gada 4.-5. jūnijs
Pasākuma vadītājs: Daina Jāņkalne, žurnāliste
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Informācija un programma:	 innovativelatvia.lv
	 liaa.gov.lv
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